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Abstract (en)
[origin: WO8000813A1] Process for producing injection moulded parts having markedly improved mechanical strength properties wherein a blend
of high molecular polyethylene having high density with a matrix material which consists of a polymeric material with which the high molecular
polyethylene has a limited compatibility is injection moulded at high injection moulding pressures exceeding 250 MPa, whereby a fibre reinforced
injection moulded article having improved mechanical properties is produced.

Abstract (fr)
Un procede de production de pieces moulees par injection ayant des proprietes de resistance mecanique sensiblement ameliorees consiste a
melanger du polyethylene de poids moleculaire eleve ayant une haute densite avec un materiau matriciel qui consiste en un materiau polymere
avec lequel le polyethylene de poids moleculaire eleve possede une compatibilite et a mouler ce melange par injection a des pressions de moulage
elevees depassant 250 MPa, permettant de produire un article moule par injection renforce par des fibres et ayant des proprietes mecaniques
ameliorees.
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